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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 6月 1日 (2005.6.1)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 半 導 体 製 造 装 置 内 部 の 熱 を 排 気 可 能 な 熱 排 気 ダ ン
パ を 有 す る 半 導 体 製 造 装 置 に お い て 、
前 記 熱 排 気 ダ ン パ は 熱 排 気 量 を 変 化 さ せ る こ と が 可 能 で あ り 、
前 記 半 導 体 製 造 装 置 内 の 温 度 を 測 定 可 能 な 温 度 セ ン サ に よ り 測 定 さ れ た 温 度 測 定 デ ー タ や
あ ら か じ め レ シ ピ 内 に 書 き 込 ま れ て い る レ シ ピ 情 報 に 基 づ き 、 前 記 熱 排 気 ダ ン パ の 熱 排 気
量 を 制 御 す る 熱 排 気 ダ ン パ 制 御 装 置 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 製 造 装 置 。

ヒ ー タ が 収 納 さ れ て い る ヒ ー タ 室 内 の
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